
以高精度确保半导体、
太阳能电池及显示器製造半导体 

产业



巴鲁夫在半导体产业

立足於众多工业领域
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巴鲁夫在半导体产业

我们为您的晶圆加工和 
显示器生产提供助力

移动通讯 — 物联网 — 智能工厂 — 智能
家居。所有这些发展现状有一个共同点 
— 数位化。由於半导体是其核心，因此
半导体产业扮演着领航者的角色。

 但数位化转型同时也对这一产业提出了要
求。比如，晶片需要具备更高的性能。
晶片生产本身极为复杂，技术上极其严格
的製程是高效管控成本的保证。

对於晶片和太阳能产业以及显示器生产中
的晶圆加工，巴鲁夫能夠为您提供专家级
的支援和技術。我们专为洁净室应用（如
晶圆传送或腐蚀性化学环境）打造了可靠
的微型解决方案。我们全面、扎实专业技
术知识还让我们能夠助您对应实际的应用
挑战。

晶圆传送
参见P15、P16、P17

磁编码位移系统 BML
光带感测器 BLA
光电式感测器 BOH
电容式感测器 BCS
电感式 NAMUR 感测器 BES
光电式感测器 BOH
视觉感测器 BVS



晶圆加工
参见P25、P26、P27

载具传送 
参见P10、P11

光电式感测器 BOH
视觉感测器 BVS
磁编码位移系统 BML
电感式感测器 BES

电容式感测器 BCS
电容式感测器 BCW
溫度感测器 BFT
耐高压电感式感测器 BES

光电式感测器 BOH

真空应用
参见P21
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载具传送

非接触式精准定位

巴鲁夫系统支持精准和高效的载具传送 - 无论是 FOUP 还是 SMIF 晶圆传送盒。在以
全自动方式输送载具时，我们的系统能夠监测 AMHS 的移动。系统的可靠性极高，既
适用於使用 RGV 情况下的短距离监测，又适用於使用 OHV 情况下的长距离监测。

同时，我们的非接触式系统还能夠提供精准的定位。您的晶圆能夠可靠地输送至每个
製程。擦伤和裂口不再出现。

巴鲁夫系统还能夠提供始终如一的可追溯性。它们确保实时记录载具位置。



www.balluff.com.tw
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载具传送解决方案

检测载具是否存在
使用 BOH 光电式感测器

如要检测装载埠上是否有载架，我们节省
空间的对照型和漫反照型感测器是理想选
择。它们尤为扁平的构造让它们能夠完美
整合。
面对通常不比传送盒大的装载架，能夠轻
松保持最小限度的安装面积。这就确保机
器仅在载具停靠后才打开。

特点

nn 极为扁平的构造
nn 节省空间
nn 单独聚焦

产品举例 
BOH002H、BOH002L、BAE00R6、
BAE00Y7、BOS021P、BOS021T 
 
实际产品讯息请参考P38
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可靠追踪载具
使用 BVS 视觉感测器

为了能夠追踪  AMHS 系统中的载具位
置，您可以为载具配置二维码，实现光学
识读。我们的相机能夠识读数据矩阵码、
二维码和条码，从而能夠侦测到输送载具
的每一个动作。您将始终掌握载具的确切
位置。

特点

nn 易於整合，操作简单直接
nn 所有数据均集中存储调用
nn 由於能夠将大量数据与过程网络分离，
因此大幅减少了数据负荷

产品举例 
BVS001R、BVS0019
 

实际产品讯息请参考P38

持续检测 AMHS 位置
使用 BML 磁编码位移系统

如果需要持续检测输送车的位置，我们的
磁编码位移系统能夠保障您的安全。这些
感测器可以根据您的测量范围单独配置。
它们的精度高，确保您的载具顺畅且准确
地传送至装载架。

特点

nn 非接触式测量原理，即无磨损 
nn 极其可靠，高度精确
nn 用途多样：磁条最长可达 48m，可根
据需求裁剪

产品举例 
BML041H、
BML-M02/03-A55-AX-M...-E*
 
实际产品讯息请参考P38

检测 AMHS 终端位置
使用 BES 电感式感测器

我们为您监测载具输送车的终端位置提供
了眾多选择。根据实际需求，我们为您推
荐电感式、电容式或光电式感测器。这些
感测器让您能夠确认 AMHS 位置是否正
确，您的载具是否精确定位在装载架上。

特点

nn 非接触式，即无磨损 
nn 技术多样性，高效应对一切需求

产品举例 
BES01TH、BCS00PU、BOS0228、
BOS021R
 
实际产品讯息请参考P38

www.balluff.com.tw
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对於 EFEM 模块中（比如，在末端执行器或预对准机上）的晶圆传送，巴鲁夫为您带
来高精确性。只有极高的精度才能夠确保晶圆准确定位且可靠输送至每个製程。

我们的感测器和系统有精巧型外型规格供选用，轻松满足机器整合的严苛要求。在条
件极具挑战性的情况下 - 毕竟，每个末端执行器都各有不同，我们还能夠根据您的实
际要求进行技术定制。

非接触式测量原理避免了擦伤，在整个加工过程中，能夠保持洁净室的洁净度。夠用
可靠的晶圆传送监测，保障您的製程。

晶圆传送

各加工过程中的
高精度



www.balluff.com.tw
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检测机械手位置
使用 BML 磁编码位移系统

您是否在使用多个装载架？或者使用多个
加工室？那么，您可以使用我们的高精度
磁编码位移系统来可靠监测机械手单元的
运动。这些非接触式距离测量系统能夠持
续监测机械手位置。磁带长度可以根据您
的需求准确裁剪。这就意味着，您可将这
一系统用於具有不同数量装载架的设备上。

特点

nn 非接触式，即无磨损、无裂口 
nn 灵活：磁条最长可达 48m，可根据需
求裁剪

产品举例 
BML05WT、
BML-M02/03-A55-AX-M...-E* 
 
实际产品讯息请参考P39

监测机械手转动
使用 BML 磁编码位移系统

如要以绝对精度定位机械手的末端执行
器，我们的磁编码角度测量系统是理想之
选。机械手关节输送末端执行器、将其运
到终端位置并最终放置晶圆，我们的系统
检测机械手关节的转动动作。

特点

nn 易於整合，感测头精巧
nn 重量轻，是机械手的理想之选
nn 感测器与贴片环之间相距较远：安装简
便 - 操作安全性高

产品举例 
BML07PY、BML002K 
 

实际产品讯息请参考P39

7
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检测末端执行器上是否存在晶圆
使用 BOH 光电式感测器

利用我们经除气优化的光学漫反照型感测
器以绝对的可靠性检测末端执行器上是否
存在晶圆，让您不用再担心晶圆被撞碎。
我们的漫反照型感测器能夠以理想的方式
整合到末端执行器中，不受末端执行器极
薄厚度的影响，因为它们的安装高度仅 
1.7 mm。

特点

nn 超扁平设计，完美契合末端执行器 
nn 经除气优化，适用於洁净室！
nn 简单的远程调节

产品举例 
BOH00A0、BAE00R6、BAE00Y7 

实际产品讯息请参考P39

检测末端执行器上是否存在晶圆
使用 BCS 电容式感测器

您还可以使用我们带 PTFE 涂层的电容式
感测器来检测末端执行器上是否存在晶
圆。这些感测器能夠以出色的可靠性检测
超薄晶圆，即便晶圆垂掛，也不受影响。
它们的安装高度仅 2.5 mm，确保完美整
合到末端执行器中。外部放大器让远程调
节变得轻松。

特点

nn 超扁平 - 仅 2.5 mm
nn PTFE 外壳，适用於多种表面
nn 以尽可能小的外型，带来高精度

产品举例 
BCS001A、BAE00LA
 
实际产品讯息请参考P39

执行晶圆预对准
使用 BLA 光带感测器

通过将晶圆准确定位在预对准机中，让晶
圆在进入加工室前就已经完美对准。我们
为光学预对准机提供了出色的解决方案：
均匀性极好的高分辨率光带感测器。此
外，它还让您能夠检测缺口或平坦面，确
保晶圆精确对心。我们的光带感测器还非
常适用於整合到您的预对准机中。

特点

nn 非常精确的红光雷射：高分辨率，均匀
性极好
nn 不同的光投照距离，满足不同的需求
nn 操作简单直观

产品举例 
BLA0001
 
实际产品讯息请参考P39
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跟踪晶圆贴片环
使用 BVS 视觉感测器

利用我们的视觉系统跟踪晶圆贴片环，确
保加工一清二楚。您可以为贴片环加上条
型码，以便可靠检查系统。这样，您就始
终能夠知道晶圆是否已经过背面研磨和剝

离处理。

特点

nn 可靠的跟踪解决方案
nn 操作简单直观

产品举例 
BVS001R、BVS0019 
 
实际产品讯息请参考P39

执行可靠晶圆映照
使用 BOH 光电式感测器

以绝对的可靠性检测厚度仅数微米的晶圆
边缘。我们 Micromote 感测器的光斑受
控性和聚光性极好，为您提供出色的精
度。我们的 Micromote 感测器还能夠确
保始终可靠检测到满槽、双晶圆或位置不
正确的晶圆。柔性电缆和小巧的外型让您
体验高度的设计灵活性。

特点

nn 即使在最狭小的空间内，也有著出色的
精度 - 最小限度的开度角
nn 能夠根据多种末端执行器进行调整
nn 模块化套件系统 - 根据实际的机械安
装情型量身定制

产品举例 
BOH000C、BAE00R6、BAE00Y7 
 
实际产品讯息请参考P39

检测末端执行器上的晶圆位置
使用 BES 电感式 NAMUR 感测器

我们的电感式感测器让您能夠以另一种不
同的方式来确定末端执行器上是否存在晶
圆，并同时检测晶圆的确切位置。我们受
短路保护的 NAMUR 感测器能夠相邻安
装，从而能夠检测不同的位置。这些感测
器的外型尺寸小至 Ø 4 mm，也能夠轻松
整合到末端执行器上。

特点

nn 可靠的电缆断裂和短路自诊断
nn 外型规格多样，满足实际应用需求
nn 能夠整合到末端执行器上

产品举例 
BES050N
 
实际产品讯息请参考P39

www.balluff.com.tw
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拥有出色设计特性的巴鲁夫感测器能夠用在真空环境中。比如，您可以在真空锁中执
行晶圆对心时的即时对准过程中，或者在您需要检查晶圆是否存在时，使用这些感测
器。

我们提供具有密封功能的螺纹型感测器，也提供用於直接安装在高真空度环境中的感
测器。感测器信号通过电缆可靠传送，电缆用电缆配件牢固固定。特别注意：由於我
们为感测器使用的是经除气优化的材料，因此能夠始终保证您的夠程安全。我们还可
以按照您的要求，用您指定的材料生产感测器。

真空应用

我们致力於製程安全



www.balluff.com.tw
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适合真空应用的解决方案

执行晶圆对心
使用 BOH 光电式感测器

您可以利用两个 Micromote 对照型感测
器可靠地确保晶圆即时对准。两个对照型
感测器的开、关不同步时，它们的高精度
信号让您能夠计算与理想开关值的偏差。
得益於我们的 Microspot 技术，能夠精确
检测锐利的晶圆边缘，从而让您能夠校正
晶圆。

特点

nn 聚光性极佳且均匀性出色的 LED 光斑
nn 外型小巧，节省空间

产品举例 
BOH009U、BOH000C 

实际产品讯息请参考P40

检测晶圆存在
使用 BOH 光电式感测器

为了确保可靠的製程，您可以使用我们经
除气优化的漫反照型感测器监测是否存在
晶圆或载具。配有外部放大器的红外感测
器适合用在真空环境中。它们採用超扁平
外型设计，高度仅  1.7 mm，脆弱区域
小，非常适合真空室中的有限空间。

特点

nn 超扁平安装高度，节省空间
nn 无盲区
nn 坚固的不锈钢外壳

产品举例 
BOH00CM 

实际产品讯息请参考P40

检测晶圆存在
使用 BOH 光电式感测器

我们带独立电子器件的光电式感测器採用
特殊的光学器件，以小光斑通过取景孔检
测是否存在晶圆或载具。只需将支持真空
应用的不锈钢外壳漫反照型感测器通过螺
纹连接的方式安装在加工室中。然后便会
密封加工室，不需要穿设电缆。

特点

nn 採用小光斑的微型光学器件
nn 具有密封功能的坚固不锈钢外壳
nn 适用於高达 1 × 10–9 mbar 的真空应用

产品举例 
BOH009R 

实际产品讯息请参考P40

www.balluff.com.tw
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为了满足半导体生产的特殊挑战，巴鲁夫为您的化学蚀刻製程提供了理想的解决方
案。PTFE 专用外壳让您能夠在诸如晶圆蚀刻、清洗或涂层涂覆以及光刻显影等製程过
程中监测液位。我们的溫度感测器则能夠确保製程溫度正确。因为，这些接触式感测
器让您能夠可靠监测晶圆加工期间的溫度。

利用我们的感测器，您还能夠控制阀门行程，进而生产出均匀、理想的涂层。

晶圆加工

确保化学环境中的 
可靠加工
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以非接触方式透过容器壁检测液位
使用 BCS 电容式感测器

在湿化学中，您可以利用我们的电容式感
测器来监测酸、碱和超纯水箱的液位是否
理想，从而确保顺畅的加工链。这些感测
器能夠透过厚度达 10 mm 的玻璃和塑料
容器壁，可靠检测液位。对於酸等高导电
性媒介，可以使用我们的电容式高端感测
器，它们能夠屏蔽泡沫和积垢的影响。

特点

nn 适用於酸、碱、超纯水和浆液
nn 无需开孔

产品举例 
BCS0080 

实际产品讯息请参考P41

在不接触旁通管的情况下监测液位
使用 BCS 电容式感测器

您还可以利用旁通管监测液位，进而防止
装有腐蚀性化学品的水箱溢流或液位过
低。使用电缆扎带将我们的精巧型电容式
感测器安装在旁通管上。这不仅简单，而
且成本低廉。为了补偿泡沫和积垢，我们
提供了高端型号，让您能夠可靠检测碱液
等高导电性媒介。

特点

nn 适用於酸、碱、超纯水和浆液
nn 智能液位检测技术，兼具泡沫和积垢补
偿功能

产品举例 
BCS013J 

实际产品讯息请参考P41
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以非接触方式持续监测液位
使用 BCW 电容式感测器

您是否需要随时掌握液位状况？没问题，
请使用我们带放大器的自黏型电容式感测
头：它们能夠持续监测液位，您只需一个
感测器，就能在整个测量范围内检测最低
或最高液位的超越情况以及实际液位。实
用性强：您可以将灵活的感测头调整为需
要的型状和尺寸，然后简单地黏贴在容器
壁上。

特点

nn 集持续测量与最低和最高液位检测功能
於一体 
nn 自黏试感测头
nn 108 至 850 mm 的大测量范围

产品举例 
BCW0004、BAE00KJ 

实际产品讯息请参考P41

直接监测洩漏
使用 BCS 电容式感测器

即使最微小的洩漏，我们的精巧型电容式
感测器也能可靠检测。利用所提供的支
架，能夠轻松将感测器固定在刀具底座上 
2 mm 处的位置，然后只需设定即可。在
最糟糕的情况下，比如发生腐蚀性化学品
（如液态酸）洩漏，能夠立即採取相应措
施。

特点

nn 随附安装支架
nn 微小洩漏亦可檢測
nn 可靠检测各种化学品

产品举例 
BCS012L 

实际产品讯息请参考P41

以与媒介接触的方式检测製程流体
使用 BCS 电容式感测器

如果容器壁不允许从外部检测，那么我们
的 PTFE 外壳电容式感测器便是理想的选
择。这些感测器能夠直接在製程流体中监
测酸和碱等高导电性媒介。这就意味着能
夠按计划开展蚀刻或抗蚀剂涂覆、光刻显
影或化学机械抛光以及晶圆清洗等操作。

特点

nn PTFE 外壳，良好的抗化学腐蚀性能
nn 适用於酸、碱、超纯水和浆液
nn 智能液位检测技术，兼具泡沫和积垢补
偿功能

产品举例 
BCS007A 

实际产品讯息请参考P41
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可靠监测流量阀
使用 BES 耐高压电感式感测器

流入加工室的正常介质流量用阀门控制
时，您就要能夠指望这个阀门。毕竟，流
量影响高製程品质的实现。这就是为什么
您需要使用我们的电感式感测器来监测阀
门的原因。这些感测器结构坚固，外型小
巧（比如为 M5 规格），能夠轻松安装到
阀门中，确保高可靠性能。

特点

nn 外型小巧，易於安装
nn 安装在感测器后端之后，              
LED 依然可见
nn 不需要外部放大器

产品举例 
BES05K2 

实际产品讯息请参考P41

把控每个工序的晶圆溫度
使用 BFT 溫度感测器

我们的媒介接触型夠度感测器帮助您在溫

度受控的製程中保持製程媒介的溫度水
平。它们适用於液态或气态媒介。您能夠

持续监测关键夠程状态，如溫度极限。无
论您如何使用这些感测器，它们都将对您
的製程安全做出重大贡献。

特点

nn 螺纹设计，安装简便
nn 直接在液态或气态媒介内测量夠度
nn 外型精巧

产品举例 
BFT0001、BFT0005 

实际产品讯息请参考P41

www.balluff.com.tw



巴鲁夫让您能夠实施以未来为导向的创新型概念，助您对应晶圆加工和显示器生产的具大挑战。
我们种类广泛的优质解决方案为您带来 Micromote 技术和我们的先进通讯技术（包括 IO-Link）。

Micromote 技术是巴鲁夫专有的顶级性能技术：Micromote 感测器意味著无与伦比的高光学精
度，它们是独特的套件系统，为您带来出色的灵活性。这种高性能搭配精巧外型，让您完美对应
每项任务。

IO-Link 开放式标准是首个全球标准化 I/O 技术，它的通讯能夠直达最底层的自动化系统。此外：
在结合智能网路技术的情况下，IO-Link 能夠实现更快速、更灵活和更高效的生产。以高性能基础
设施可靠处理日益庞大的数据量。它在整个生产过程中为您传输数据，实现从感测器到互联网的
无缝通讯。这就是为什么 IO-Link 成为改善製程品质之道的原因。

我们的特殊优势

高精度与先进的 
通讯技术
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安装尺寸

原始尺寸 1:1

6.
5

2.3 1.5

以独特的解决方案，满足实际应用需求

Micromote 感测器的光学性能与机械性能相互结合，为
您提供满足您实际应用需求的解决方案。它们尤其适用
於注重一体化设计和微型化的应用场合。

特点

nn 高度的微型化设计和个性化规格，带来极大的设计灵
活性
nn 高柔性感测器电缆可结合於拖链应用
nn 採用多种光源类型和波长，能夠满足眾多应用情境
nn 全面的模块化系统，确保极大的灵活性
nn 监测范围广的光束感测器
nn 电缆拉伸负荷强度达 90 kg

MICROMOTE  
於狭小空间亦能
展现其高光学性能

模块化系统，带来出色灵活性



检测液体适合真空应用的
感测器

标准感测器

微型设计

套件系统 MICROSPOT
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Micromote

放大器

光电式感测头

标准红光 Microspot

标准
红光

Microspot

5    

35

30

25

20

15

10

5
感测器 
距离  
(mm)

光束 
直径 
(mm)

10 15 20 25 30 35 40 45

测试装置位於 25 mm 距离外

巴鲁夫 Micromote 感测器外型极为小巧，实现了极大灵活的使
用，它们是光纤元件的理想替代。它将外部处理单元（放大
器）与极小的光电感测头相结合。使用高柔性连接电缆将放大
器连接到感测头。

Micromote 感测器与创新型感测器元件搭配组成的模块化系统
能夠满足各种应用需求。每个感测器能夠使用每种放大器来工
作。多种外型规格，即使在空间受限的场合，也能确保极大的
设计灵活性。

精确的微型光电元件确保在各种应用情境中的製程高精度。在
这个系列中，我们可以提供 3° 光束角度、圆型光斑 LED。最重
要的是：製造公差微乎其微。

www.balluff.com.tw



1 端子排
2 感测器
3 分線盒
4  阀岛接口
5  现场总線模块
6   IO-Link SmartLight  

指示灯

模块化控制理念

並联接線 现场總線/网路

PS CPU IN OUT

2

2

3

4

1

45

 7  IO-Link 压力感测器
 8  工业 RFID 系统
 9 IO-Link 主站
10  IO-Link 模拟量转换器
11  IO-Link 阀岛接口
12  IO-Link 感测器 hub

13 IO-Link 安全 hub
14  光电保护设备
15 急停开关

IO-LINK 引领自动化？



基於 IO-LINK 的灵活性

从并联接線到现场總線协议

将并联接線替換为现场總線是一项意义重大的举措，因为现场
總線协议成功免除了与铜缆有关的繁琐安装工作。同时还显著
降低了成本。以總線电缆代替大量并联股線，使得现场總線不
仅节省工作时间，而且由於所需的导線数量减少，也节省了材
料和空间。同时，总線电缆还能夠连接不同层级的部件。现
在，您能夠在不使用控制柜的情况下建构系统。

现场总线协议的缺点 

然而，即便是现场总線，也存在缺陷，儘管它们的协议不再具
有电气性质，而接線开支也大幅降低。原因在於现场总線电缆
的信号电平低，容易受到噪声影响，需要避免弯曲，而屏蔽层
也较为昂贵。

通用、简单且灵活：IO-Link！

IO-Link 的出现消除了现场總線协议的弱点，它们使用的非屏蔽 
3 或 4 芯标准工业电缆柔性大，耐弯曲性好。它们易於连接，极
经济实惠，标配有 M5、M8 或 M12 插头。因此，利用 IO-Link，
您可以依據既定的标准连接种类最为广泛的设备。IO-Link 确保
极灵活的控制理念。这种通用、简单且高性能的优点意味着  
IO-Link 在自动化行业中能夠作为通用型接口 - 像 USB 那样。

但 IO-Link 带来的灵活性要大得多，利用 Safety over IO-Link，
巴鲁夫推出了首套可与 IO-Link 整合的安全解决方案，集安全
和自动化技术於一体。疊加在 IO-Link 上的安全设备不仅提供
感测器/执行器详细讯息，而且还提供安全讯息，让您通过我们
的安全理念在这两个领域中获得最大收益。

疊加在 IO-LINK 上的安全设备

2

12

10

13

14 15

9

8

7

6 11
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安装简便

安装这种通用型接口时，您只需要使用 
IO-Link 主站和工业标准 3 芯或 4 芯标准
电缆，然后，就能夠将这种智能通讯标准
快速整合到现场總線环境中，同时，甚至
还能夠轻松加入复杂的设备。一大特色：
数位通讯确保即使在不使用昂贵屏蔽电缆
的情况下也能夠抗干扰。类比讯号以无转
换损耗的方式数位化。

机器可用性最大化

IO-Link 确保快速无误的感测器更換和迅
速的调试。原先 IO-Link 感测器的参数
从 IO-Link 主站自动写入到新感测器，从
而极大地减少了停机时间。调试过程、快
速更換和数据交換通过控制器的功能模块
集中处理。这就节省了时间，将出错概率
降至最低。另一个优点：IO-Link 设备不
会被混用，因为它们通过 IO-Link 自动识
别。

按照需求再维护

通过对整个过程的连续诊断，能夠延长您
的检修间隔期，因为通过 IO-Link 进行的
自动调整意味著设备和机器所需的维护频
率大大降低。现在，甚至能夠执行预测性
错误检测，因为所有製程参数始终如一地
显示在控制器上。

运行效率高

由於已不再需要考虑感测器的可访问性，
因此利用 IO-Link，您可以完全根据过程
需求，将感测器安置在机器中。IO-Link 
设备的过程监测、配置和错误分析现在控
制器中进行。机器作业程序现已经过时间
优化。信号延迟和失真得到可靠消除，这
是因为数据的数位化传输也确保了讯号。

利用 IO-Link，能夠轻松满足眾多应用的
需求，因为您可以同时将二进制和类比标
准设备与 IO-Link 感测器/执行器一起使
用。

IO-LINK 
节省时间及成本 

效率更高，成本更低 

标准感测器/执行器



标准 PLC 安全型 PLC

*仅支持 Profinet 协议

带 IO-LINK 接口的现场
總線主站

IO-LINK 
设备

疊加在 IO-LINK 
上的安全设备*

安全感测器/
执行器

半导体产业 | 36

www.balluff.com.tw



满足所有需求的
解决方案 
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应用 产品组 举例 功能、接口和属性

载具传送

检查载具存在 BOH 光学感测头 Micromote BOH002H 18 × 4.8 × 15 mm，对照型感测器， 
检测范围 0...2 m，Microspot-LED 红光光源， 
黄铜材质外壳，适用於开关放大器

BOH002L 16 × 4 × 8.5 mm，漫反照型感测器， 
检测范围 3...15 mm，Microspot-LED 红光光源， 
黄铜材质外壳，适用於开关放大器

用於光学感测头的 BAE 放大器 BAE00R6 开关频率 10 kHz， 
4 位滑动开关，M8 插头，教导模式

BAE00Y7 开关频率 3 kHz，自动同步，报警阈值，M8 插头，
示教模式

BOS 光电式感测器，
对照型

BOS021P 
（接收器）， 
BOS021T 
（发照器）

20 × 32 × 9 mm，对照型感测器， 
检测范围 0...2.2 m，LED 红光光源， 
1.4404 不锈钢材质外壳， 
2 m PUR 连接电缆

可靠的载具追踪 BVS-E 读码器识别 BVS001R 焦距 6 mm，LED 红光光源， 
3 × 常开 PNP，检测范围 50...1000 mm， 
识读各种代码，RS232 接口

 
BVS0019 焦距 8 mm，LED 红外光源，3 × 常开 PNP， 

检测范围 50...1000 mm，识别各种代码， 
10/100 Base T 乙太网接口

持续检测 AMHS 位置 BML 磁编码位移系统 BML041H 16 × 18.5 × 80.3 mm，SSI/模拟 Sin/Cos 接口  
(1 Vpp)，分辨率 1 µm，长达 48 m

用於磁编码位移系统的 
BAM 测量带

BML-M02/03-
A55-AX-M...-E*

兼容磁带长达 48 m

检测 AMHS 终端位置 BES 电感式标准感测器，
优选类型

BES01TH 59 × 8 × 8 mm，检测范围 3 mm， 
常开 PNP，压铸锌材质外壳， 
M8 连接插头，3 针

用於物体检测的 
BCS 电容式感测器

BCS00PU M12 × 1，检测范围 1...4 mm， 
常开 PNP，PBT 材质外壳， 
2 m PUR 连接电缆

BOS 光电式感测器，
对照型感测器

BOS0228 
（接收器）， 
BOS021R 
（发照器）

20 × 32 × 9 mm，对照型感测器， 
检测范围 0...2.2 m，常开 NPN，LED 红光光源， 
发照光束直径 Ø 3 mm，1.4404 不锈钢材质外壳，
带 3 针 M8 插头的 0.2 m PUR 连接电缆

*  请联络我们来协助您选择型号。

产品概述‘
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应用 产品组 举例 功能、接口和属性

晶圆传送

检测机械手位置 BML 磁编码位移系统 BML05WT 16 × 18.5 × 80.3 mm，SSI/模拟 Sin/Cos 接口  
(1 Vpp)，分辨率 ≤ 1 µm，长达 8 m

用於磁编码位移系统的 
BAM 测量带

BML-M02/03-
A55-AX-M...-E*

兼容磁带长达 48 m

可靠监测机械手转动 BML 增量線性磁编码位移系统 BML07PY 12 × 13.1 × 35 mm，A/B 数字量接口 (RS422)， 
分辨率 1 µm，适用於旋转应用

用於磁编码位移系统的 
BML 测量环

BML002K 兼容性强的测量环，228 极，极宽 1 mm， 
无参考标记，硬铁氧体材质外壳

晶圆预对准 BLA 光带感测器 BLA0001 光带感测器，CCD 技术，检测范围 0…2 m， 
红光雷射，类比量输出 2 × 类比电压 0…10 V/ 
类比电流 4…20 mA，开关输出 3 × 常开 PNP

检测末端执行器上
是否存在晶圆

BOH 光学感测头 Micromote BOH00A0 1.7 mm 安装高度，完美安装到末端执行器中， 
LED 技术，需要单独使用放大器

用於光学感测头的 BAE 放大器 BAE00R6 开关频率 10 kHz，4 位滑动开关，M8 插头， 
教导模式

BAE00Y7 开关频率 3 kHz，自动同步，报警阈值，M8 插头，
教导模式

检测末端执行器上
是否存在晶圆

用於开关放大器的 BCS 电容式 
感测头

BCS001A 2.5 mm 安装高度，完美安装到末端执行器中， 
PTFE 涂层，需要单独使用放大器

用於电容式感测头的 BAE 放大器 BAE00LA 带 M12 插头的 0.3 m PUR 电缆，模拟量输出， 
可示教，可执行多种编程

检测晶圆位置 BES 电感式 NAMUR 感测器 BES050N Ø 4 × 27 mm，检测范围 0.8 mm， 
开关频率 2.5 kHz，不锈钢材质外壳， 
2 m PUR 连接电缆

可靠晶圆映照 BOH 光学感测头 Micromote BOH000C Ø 2 × 8.6 mm，对照型感测器， 
检测范围 0...500 mm，Microspot-LED 红光光源， 
不锈钢材质外壳，适用於开关放大器

用於光学感测头的 BAE 放大器 BAE00R6 开关频率 10 kHz，4 位滑动开关，M8 插头， 
教导模式

BAE00Y7 开关频率 3 kHz，自动同步，报警阈值，M8 插头，
教导模式

追踪晶圆贴片环 BVS-E 读码器识别 BVS001R 焦距 6 mm，LED 红光光源，3 × 常开 PNP，检测
范围 50...1000 mm，识读各种代码，RS232 接口

BVS0019 焦距 8 mm，LED 红外光源，3 × 常开 PNP， 
检测范围 50...1000 mm，识别各种代码， 
10/100 Base T 乙太网接口

*  请联络我们来协助您选择型号。
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应用 产品组 举例 功能、接口和属性

真空应用

晶圆对心 BOH 光学感测头 Micromote BOH009U Ø 9.5 × 55.5 mm，对照型感测器， 
检测范围 0...300 mm，LED 红光光源， 
不锈钢材质外壳，螺纹设计确保加工室密封， 
适用於开关放大器

BOH000C Ø 2 × 8.6 mm，对照型感测器， 
检测范围 0...500 mm，Microspot-LED 红光光源， 
不锈钢材质外壳，适用於安装在观察窗后，适用於
开关放大器

检测晶圆存在 BOH 光学感测头 Micromote BOH00CM 9 × 7 × 1.7 mm（完美安装到末端执行器中）， 
漫反照型感测器（增强型），检测范围 0...10 mm，
红外光源，不锈钢材质外壳，支持真空应用， 
2 m PTFE 导线，适用於开关放大器

检测晶圆存在 BOH 光学感测头 Micromote BOH009R Ø 9.5 × 35.5 mm，漫反照型感测器（增强型）， 
检测范围 0...12 mm，红外光源，不锈钢材质外壳，
螺纹设计确保加工室密封，适用於开关放大器

适用於所有真空应用 用於光学感测头的 BAE 放大器 BAE00R6 开关频率 10 kHz，4 位滑动开关，M8 插头， 
教导模式

BAE00Y7 开关频率 3 kHz，自动同步，报警阈值，M8 插头，
教导模式

产品概述



半导体产业 | 42

www.balluff.com.tw

应用 产品组 举例 功能、接口和属性

晶圆加工

以非接触方式透过容器壁
检测液位

BCS 电容式液位感测器 
（不接触媒介）

BCS0080 Ø 50 × 10 mm，齐平安装方式，可根据介质调整， 
常开 PNP，以智能液位检测技术补偿泡沫和积垢， 
PTFE 材质外壳，2 m PTFE 连接电缆

在不接触旁通管的情况下
监测液位

用於物体检测的 BCS 电容式 
感测器

BCS013J 40 × 40 × 10 mm，齐平安装方式，检测范围  
1...20 mm，常开 PNP，环境夠度 –5...+85 °C， 
PBT 材质外壳，使用电缆扎带固定到旁通管， 
带 3 针 M8 插头的 1.7 m PUR 连接电缆

以与媒介接触的
方式检测製程流体

BCS 电容式液位感测器 
（接触媒介）

BCS007A M30 × 1.5 mm，非齐平安装方式，可根据介质调整， 
常闭 PNP，以智能液位检测技术补偿泡沫和积垢， 
PTFE 材质外壳，2 m PTFE 连接电缆

以非接触方式持续监测液位 BCW 自黏型电容式感测头 BCW0004 33 × 2 × 850 mm，可垂直安装，可针对液位监测应
用教导，黏附到容器壁，能夠调整为需要的长度， 
适用於厚度不超过 6 mm 的容器，适用於开关放
大器

用於电容式感测头的 BAE 放大器 BAE00KJ 2 m PUR 电缆，模拟量输出，可教导， 
可执行多种编程

直接监测洩漏 BCS 电容式液位感测器 
（不接触媒介）

BCS012L 34 × 16 × 8 mm，可根据介质调整，利用智能液位检测
技术检测高导电性物料，搭配垫圈，安装更轻松，常闭 
NPN，PP 材质外壳，2 m PUR 连接电缆

把控每个製程的晶圆溫度 BFT 媒介接触型溫度感测器 BFT0001 溫度探针，G¼” 製程连接件，最高耐压 50 bar，安
装距离 25 mm，4 针 M12 连接插头

BFT0005 变送器，M12 插头，G¼” 夠程连接件，最高耐压 
270 bar，安装距离 25 mm，4 针 M12 连接插头

可靠监测流量阀 BES 耐高压电感式感测器 BES05K2 M5 × 0.5，齐平安装方式，检测范围 0.8 mm， 
常闭 PNP，不锈钢/陶瓷材质外壳，最高耐压  
10 bar，带 4 针 M5 插头的 0.05 m PUR 连接电缆
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巴鲁夫是领先的高品质感测器、识别和网路解决方案提供商之一，同时也提供满足您的
自动化需求的系统整合解决方案软体。巴鲁夫在过去的 90 多年裡一直是家族企业，如
今在全球拥有 37 家从事经销、生产和开发的子公司，大约 3600 名员工，与您一起成长
前进。我们与各分公司相互协作，保证达到最高的品质标准。这也是我们能夠让您总是
尽善尽美的方式。

我们竭尽全力为创新的解决方案提供一流的服务，提高您的竞争优势。凭借多年的经
验，我们奉献的不仅是製造商的能力，还有高度的个人参与。

我们的座右铭是“创新自动化”：我们是自动化的领跑者、开发者和技术先锋。在与
协会、大学和研究机构的公开交流中，我们与客户保持密切联系，为自动化制定了新
的产业解决方案。创新的巴鲁夫解决方案让您能夠为在未来获得成功做好准备。我们
牢牢地掌控未来。在我们所做的一切事上。凭借先进的环境管理，我们保护环境，並

谨慎地处理我们的资源。让我们可以持续生产活动、也为您创造最佳条件。

您可以一直依赖我们、以及我们的产品、我们的日程安排和交货的可靠性。

巴鲁夫

开拓新视野


